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(9 Titulo: DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCION

@Resumen:

Dispositivo de campo de coccidn.

La invencién hace referencia a un dispositivo de
campo de coccion con una matriz de elementos de
calentamiento (20a-d), la cual presenta un primer
elemento de calentamiento (22a-d) y al menos un gig‘
segundo elemento de calentamiento (24a-d), y con Ok
una matriz de sensores de temperatura (30a-d), la 2hc ) 326, 14c
cual presenta al menos un sensor de temperatura 2o °
(32a-d, 34a-d) que esta dispuesto en el area del

primer elemento de calentamiento (22a-d) al

observarse en una direccion perpendicular al plano de

extension principal de la matriz de sensores de

temperatura (30a-d).

Con el fin de aumentar la flexibilidad, se propone que

el sensor de temperatura (32a-d, 34a-d) esté previsto

para medir la temperatura de al menos una primera

area de calentamiento calentable por el primer

elemento de calentamiento (22a-d) y de al menos una

segunda area de calentamiento calentable por el

segundo elemento de calentamiento (24a-d).
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DISPOSITIVO DE CAMPO DE COCCION

DESCRIPCION

La presente invencion hace referencia a un dispositivo de campo de coccion segun el

preambulo de la reivindicacion 1.

A través de la solicitud de patente europea EP 1575 336 A1, se conoce una zona de
coccidén por induccidn con grupos constructivos de al menos dos bobinas de induccién y un
sensor de temperatura, el cual esta dispuesto entre las bobinas de induccién y conectado
con éstas mediante conductores de calor. La posicién del sensor de temperatura esta aqui
acoplada a la posicién de las bobinas de inducciéon. Ademas, todas las bobinas de induccién
de la zona de coccion por induccién estan conectadas con sensores de temperatura

mediante conductores de calor.

Ademas, a través de la solicitud de patente europea EP 2 337 426 A1, se conoce un campo
de coccion por induccion con un sensor de temperatura, el cual esta dispuesto en la seccién
central de una bobina de induccién o entre dos 0 mas bobinas de induccion. Aqui, el sensor
de temperatura esta conectado con las dos o mas bobinas de induccién a través de un
conductor de calor. La posicion del sensor de temperatura esta aqui acoplada a la posicion
de las bobinas de induccion. Ademas, todas las bobinas de induccion estan conectadas con

sensores de temperatura directamente o mediante conductores de calor.

La invencion resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo de campo de
coccion genérico con mejores propiedades relativas a su flexibilidad. Segun la invencion,
este problema técnico se resuelve mediante las caracteristicas de la reivindicacion 1,
mientras que de las reivindicaciones secundarias se pueden extraer realizaciones y

perfeccionamientos ventajosos de la invencion.

La presente invencion hace referencia a un dispositivo de campo de coccién con una matriz
de elementos de calentamiento, la cual presenta un primer elemento de calentamiento y al
menos un segundo elemento de calentamiento, y con una matriz de sensores de
temperatura, dispuesta aproximada o exactamente en paralelo a la matriz de elementos de
calentamiento, la cual presenta al menos un sensor de temperatura que esta dispuesto en el
area del primer elemento de calentamiento al observarse en una direccién perpendicular al
plano de extension principal de la matriz de sensores de temperatura, donde el sensor de

temperatura esté previsto para medir la temperatura de al menos una primera area de
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calentamiento calentable por el primer elemento de calentamiento y de al menos una
segunda area de calentamiento calentable por el segundo elemento de calentamiento.
Mediante esta forma de realizacién, se hace posible que la flexibilidad sea elevada, en
particular, una disposicién flexible y/o independiente de la matriz de elementos de
calentamiento y/o de la matriz de sensores de temperatura. Ademas, es posible conseguir
ventajosamente eficiencia, en particular, eficiencia de costes, eficiencia en la medicién y/o
eficiencia relativa a los componentes, en concreto, que la cantidad de sensores de
temperatura sea reducida y/o que se prescinda de conductores de calor. Ademas, se puede

proporcionar un principio de disposicién aplicable de manera universal.

El término “dispositivo de campo de coccién” incluye el concepto de al menos una parte, en
concreto, un subgrupo constructivo, de un campo de coccion. El campo de coccion puede
estar realizado aqui como campo de coccidon a gas y/o como campo de coccion de bobinas
de calentamiento, por ejemplo, campo de cocciéon de varios puntos de coccién y/o campo de
coccion halégeno. Sin embargo, el campo de coccién esta realizado ventajosamente como
campo de coccion por induccién. De manera particularmente ventajosa, el campo de coccién
esta realizado ademas como campo de coccién de matriz, en particular, como campo de
coccidén por induccién de matriz. EI campo de coccidn esta previsto para calentar al menos
una bateria de coccion y/o al menos un producto de coccion. De manera ventajosa, el
dispositivo de campo de coccion puede presentar ademas una placa de campo de coccién
que esté prevista para colocar al menos una bateria de coccién, y/o un panel de mando que
esté previsto para que el usuario dirija el campo de coccion. El término “previsto/a” incluye el
concepto de concebido/a y/o provisto/a de manera especifica. La expresion consistente en
que un objeto esté previsto para una funcién determinada incluye el concepto relativo a que
el objeto satisfaga y/o realice esta funcion determinada en uno o mas estados de aplicacion
y/o de funcionamiento. La expresion “aproximada o exactamente en paralelo” incluye el
concepto de la orientacién de una direccion relativa a un plano de referencia y/o a una
direccién de referencia en un plano, donde la direccion presente con respecto al plano de
referencia y/o a la direccion de referencia una desviacion inferior a 8°, de manera ventajosa,
inferior a 4° y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2°. El término “plano de
extensién principal” de un objeto incluye el concepto de un plano que sea paralelo a la
mayor superficie lateral del menor paralelepipedo imaginario que envuelva ajustadamente
por completo al objeto, y el cual discurra preferiblemente a través del punto central, en
concreto, del punto central geométrico, del paralelepipedo. La expresion “dispuesto en el
area de un elemento de calentamiento” incluye el concepto relativo a que el elemento de

calentamiento solape al menos el 20%, de manera ventajosa, al menos el 40%, de manera
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preferida, al menos el 60%, de manera mas preferida, al menos el 80% y, de manera

particularmente preferida, el 100% del sensor de temperatura.

El término “matriz de elementos de calentamiento” incluye el concepto de multiples
elementos de calentamiento dispuestos a modo de matriz, los cuales estén previstos para
interactuar con el fin de calentar la bateria de cocciéon y/o un producto de coccion. De
manera ventajosa, los elementos de calentamiento estan dispuestos en un plano comudn
realizado como plano de extension principal de la matriz de elementos de calentamiento.
Ademas, los elementos de calentamiento pueden estar dispuestos aqui en cualquier patron
repetitivo, por ejemplo, un patron cuadrado, un patron rectangular, un patrén triangular, un
patrén alveolar y/o un patrén romboidal. El término “elemento de calentamiento” incluye el
concepto de un elemento que esté previsto para transformar una energia ventajosamente
eléctrica en energia térmica y para suministrarsela a al menos un area calentable, en
concreto, una zona de calentamiento, con el fin de calentar una bateria de coccion. El area
calentable esta dispuesta aqui encima de la matriz de elementos de calentamiento en la
direccién de la fuerza de la gravedad. Ademas, el elemento de calentamiento puede estar
realizado como elemento de calentamiento por resistencia, como elemento de calentamiento
por radiacién y/o, de manera preferida, como elemento de calentamiento por induccion, en

concreto, como inductor.

El término “matriz de sensores de temperatura” incluye el concepto de multiples sensores de
temperatura dispuestos a modo de matriz, los cuales estén previstos para medir y/o vigilar la
temperatura de la matriz de elementos de calentamiento y/o del area circundante a la matriz
de elementos de calentamiento. De manera ventajosa, los sensores de temperatura estan
dispuestos en un plano comun realizado como plano de extension principal de la matriz de
sensores de temperatura. Ademas, los sensores de temperatura pueden estar dispuestos
aqui en cualquier patrén repetitivo, por ejemplo, un patrén cuadrado, un patrén rectangular,
un patrén triangular, un patrén alveolar y/o un patrén romboidal. El término “sensor de
temperatura” incluye el concepto de un sensor que esté previsto para medir y/o vigilar la
temperatura de al menos un area calentable, de manera ventajosa, de la primera area de
calentamiento y/o de la segunda area de calentamiento y, de manera ventajosa, de al
menos una parte de la bateria de coccién y/o de al menos una parte del producto de
coccion. El sensor de temperatura puede estar realizado aqui como bimetal, en concreto,
como elemento térmico, como sensor de la temperatura por infrarrojos, como sensor de
temperatura semiconductor y/o como sensor de temperatura de resistencia, en concreto,
como sensor de temperatura de resistencia de platino, como sensor de temperatura de

resistencia de silicio y/o como sensor de temperatura de resistencia de ceramica. De
4
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manera particularmente ventajosa, el sensor de temperatura difiere de un elemento

termocromatico y/o de un recubrimiento termocromatico.

Con el fin de mejorar la medicién de la temperatura de los elementos de calentamiento
particulares y/o con el fin de conseguir una medicién definida de la temperatura de varios
elementos de calentamiento mediante un sensor de temperatura, se propone ademas que la
matriz de elementos de calentamiento presente al menos un tercer elemento de
calentamiento, el cual esté dispuesto de manera adyacente al primer elemento de
calentamiento de tal forma que la distancia sensor-elemento de calentamiento del sensor de
temperatura con respecto al segundo elemento de calentamiento sea distinta con respecto a
otra distancia sensor-elemento de calentamiento del sensor de temperatura con respecto al
tercer elemento de calentamiento. La distancia sensor-elemento de calentamiento difiere de
la otra distancia sensor-elemento de calentamiento en al menos el 5%, de manera
ventajosa, en al menos el 10%, de manera preferida, en al menos el 20% y, de manera
particularmente preferida, en al menos el 30%. De manera ventajosa, el sensor de
temperatura esta previsto para medir la temperatura de al menos una tercera area de
calentamiento calentable por el tercer elemento de calentamiento. La expresion “distancia
sensor-elemento de calentamiento” incluye el concepto de la distancia del punto central del
menor circulo imaginario que rodee al sensor ajustadamente por completo con respecto a
otro punto central de otro circulo menor imaginario que rodee ajustadamente por completo a
un elemento de calentamiento, dispuesto ventajosamente de manera directamente

adyacente al sensor.

En otra forma de realizacién, se propone que la cantidad de elementos de calentamiento de
la matriz de elementos de calentamiento sea mayor que la cantidad de sensores de
temperatura de la matriz de sensores de temperatura. De este modo, se puede aumentar
ventajosamente la eficiencia, en particular, la eficiencia de costes, la eficiencia en la
medicién y/o la eficiencia relativa a los componentes. La cantidad de elementos de
calentamiento es mayor que la cantidad de sensores de temperatura en al menos el 10%, de
manera ventajosa, en al menos el 30%, de manera preferida, en al menos el 80% vy, de

manera particularmente preferida, en al menos el 200%.

Ademas, se propone que el area intermedia entre el sensor de temperatura y el segundo
elemento de calentamiento no presente puente térmico, el cual esté previsto para
proporcionar la conduccién de calor del segundo elemento de calentamiento al sensor de
temperatura. De este modo, se puede simplificar la fabricacién y/o aumentar la robustez.

Otra area intermedia entre el sensor de temperatura y el tercer elemento de calentamiento
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no presenta puente térmico, el cual esté previsto para proporcionar la conducciéon de calor
del tercer elemento de calentamiento al sensor de temperatura. El término “puente térmico”
incluye el concepto de un objeto que una y/o que ponga en contacto ventajosamente al
menos otros dos objetos, el cual esté previsto para proporcionar la conduccién de calor

entre los otros dos objetos.

Con el fin de aumentar la eficiencia, de manera ventajosa, la eficiencia de costes y/o la
eficiencia relativa a la medicion, se propone ademas que, observandose en una direcciéon
perpendicular al plano de extension principal de la matriz de sensores de temperatura, la
superficie que rodee ajustadamente a la matriz de sensores de temperatura sea menor en al
menos el 5%, de manera preferida, en al menos el 10%, de manera ventajosa, en al menos
el 15% y, de manera particularmente preferida, en al menos el 20%, que otra superficie que
rodee ajustadamente a la matriz de elementos de calentamiento. Observandose en la
direccion perpendicular al plano de extension principal de la matriz de sensores de
temperatura, el area de un rectangulo que rodee ajustadamente a la matriz de sensores de
temperatura es menor en al menos el 5%, de manera preferida, en al menos el 10%, de
manera ventajosa, en al menos el 15% y, de manera particularmente preferida, en al menos
el 20%, que otra area de otro rectangulo que rodee ajustadamente a la matriz de elementos

de calentamiento.

Segun otra forma de realizacién, se propone que la matriz de elementos de calentamiento y
la matriz de sensores de temperatura estén dispuestas de manera independiente entre si.
De este modo, se puede aumentar ventajosamente la flexibilidad, en concreto, mejorar la
disposicién flexible de la matriz de sensores de temperatura con respecto a la matriz de
elementos de calentamiento. La expresion “dispuestas de manera independiente entre si”
incluye el concepto relativo a que un patrén de la disposicion y/o la distancia entre los
elementos de calentamiento adyacentes de la matriz de elementos de calentamiento estén
configurados de manera distinta con respecto a otro patrén de la disposicion y/o a otra
distancia entre los sensores de temperatura adyacentes de la matriz de sensores de

temperatura.

Asimismo, se propone que la distancia elemento de calentamiento-elemento de
calentamiento entre los elementos de calentamiento adyacentes de la matriz de elementos
de calentamiento sea distinta con respecto a la distancia sensor-sensor entre los sensores
de temperatura adyacentes de la matriz de sensores de temperatura. De este modo, la
disposicién de los sensores de temperatura puede ser desacoplada ventajosamente de la

disposicién de los elementos de calentamiento. La distancia elemento de calentamiento-
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elemento de calentamiento del primer elemento de calentamiento con respecto al segundo
elemento de calentamiento es distinta con respecto a la distancia sensor-sensor del sensor
de temperatura con respecto a otro sensor de temperatura, dispuesto de manera adyacente
al sensor de temperatura. De manera ventajosa, la distancia elemento de calentamiento-
elemento de calentamiento del primer elemento de calentamiento con respecto al tercer
elemento de calentamiento es distinta con respecto a la distancia sensor-sensor del sensor
de temperatura con respecto al otro sensor de temperatura. De manera particularmente
ventajosa, la distancia elemento de calentamiento-elemento de calentamiento del segundo
elemento de calentamiento con respecto al tercer elemento de calentamiento es distinta con
respecto a la distancia sensor-sensor del sensor de temperatura con respecto al otro sensor
de temperatura. La expresion “distancia elemento de calentamiento-elemento de
calentamiento” incluye el concepto de la distancia del punto central del menor circulo
imaginario que rodee a un elemento de calentamiento ajustadamente por completo con
respecto a otro punto central de otro circulo menor imaginario que rodee ajustadamente por
completo a otro elemento de calentamiento, dispuesto ventajosamente de manera
directamente adyacente al elemento de calentamiento. La expresion “distancia sensor-
sensor” incluye el concepto de la distancia del punto central del menor circulo imaginario
que rodee a un sensor ajustadamente por completo con respecto a otro punto central de otro
circulo menor imaginario que rodee ajustadamente por completo a otro sensor, dispuesto

ventajosamente de manera directamente adyacente al sensor.

Con el fin de poner en practica una medicion de la temperatura fiable y/o eficiente, se
propone ademas que la distancia sensor-sensor entre dos sensores de temperatura
adyacentes de la matriz de sensores de temperatura sea inferior a 15 cm, de manera
preferida, inferior a 12 cm, de manera ventajosa, inferior a 10 cm y, de manera
particularmente ventajosa, inferior a 8 cm. De manera ventajosa, la distancia sensor-sensor
es menor que el diametro minimo de una bateria de coccién para cuyo calentamiento esté
previsto el campo de coccion de matriz. Ademas, para cada disposicidn posible de la bateria
de coccidn sobre el campo de coccién de matriz, al menos un sensor de temperatura esta

dispuesto ventajosamente debajo de la bateria de coccidn.

Ademas, se propone que el segundo elemento de calentamiento esté realizado como
elemento de calentamiento periférico y sin sensor. De este modo, se puede aumentar
ventajosamente en mayor medida la eficiencia de costes, la eficiencia relativa a la medicion
y/o la eficiencia relativa a los componentes. De manera ventajosa, la matriz de elementos de
calentamiento presenta al menos dos, de manera ventajosa, al menos cuatro, de manera

preferida, al menos ocho y, de manera particularmente preferida, al menos dieciséis,
7
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elementos de calentamiento periféricos y preferiblemente sin sensor. Al menos gran parte de
los elementos de calentamientos periféricos esta realizada ventajosamente sin sensor. De
manera particularmente ventajosa, al menos una parte, preferiblemente al menos gran parte
y, de manera particularmente preferida, todos los elementos de calentamiento periféricos
dispuestos de manera adyacente al panel de mando se solapan con al menos un sensor de
temperatura, al observarse en una direccidon perpendicular al plano de extension principal de
la matriz de elementos de calentamiento. El término “elemento de calentamiento periférico”
incluye el concepto de un elemento de calentamiento de la matriz de elementos de
calentamiento que no tenga otro elemento de calentamiento dispuesto de manera adyacente
a él en al menos una direccion dispuesta en paralelo al plano de extension principal de la
matriz de elementos de calentamiento. El término “elemento de calentamiento sin sensor”
incluye el concepto de un elemento de calentamiento que, al observarse en una direccion
perpendicular al plano de extension principal de la matriz de elementos de calentamiento, no
se solape con un sensor de temperatura. La expresion “gran parte” de una cantidad de
objetos incluye el concepto de al menos el 55%, de manera ventajosa, al menos el 65%, de
manera preferida, al menos el 75%, de manera particularmente preferida, al menos el 85%

y, de manera particularmente ventajosa, al menos el 95% de la cantidad de objetos.

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripcion del dibujo. En el dibujo estan
representados ejemplos de realizacion de la invencion. El dibujo, la descripcion y las
reivindicaciones contienen caracteristicas numerosas en combinacién. El experto en la
materia considerara las caracteristicas ventajosamente también por separado, y las reunira

en otras combinaciones razonables.

Muestran:

Fig. 1 un campo de coccion realizado a modo de ejemplo como campo de coccidn
por induccién de matriz con un dispositivo de campo de coccion, en vista
superior,

Fig. 2 el dispositivo de campo de coccion con una matriz de elementos de
calentamiento y con una matriz de sensores de temperatura en una vista
interior,

Fig. 3 otro ejemplo de realizacion de un dispositivo de campo de coccion con una

matriz de elementos de calentamiento y con una matriz de sensores de

temperatura en una vista interior,
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Fig. 4 otro ejemplo de realizacion de un dispositivo de campo de coccion con una
matriz de elementos de calentamiento y con una matriz de sensores de
temperatura en una vista interior, y

Fig. 5 otro ejemplo de realizacion de un dispositivo de campo de coccién con una
matriz de elementos de calentamiento y con una matriz de sensores de

temperatura en una vista interior.

La figura 1 muestra un campo de coccidon 10a realizado como campo de coccion por
induccion, en una representacion esquematica. En este caso, el campo de coccion 10a esta

realizado como campo de coccion de matriz.

El campo de coccion 10a presenta un dispositivo de campo de coccién. El dispositivo de
campo de coccion presenta una placa de campo de coccién 12a. La placa de campo de
coccidon 12a esta realizada en una pieza y esta prevista para colocar al menos una bateria
de coccidén 16a. Ademas, el dispositivo de campo de coccién presenta un panel de mando
14a. El panel de mando 14a esta previsto para que el usuario dirija el campo de coccion
10a. En este caso, el panel de mando 14a esta integrado en la placa de campo de coccion
12a.

El dispositivo de campo de coccidén presenta una matriz de elementos de calentamiento 20a
(véase la figura 2). En este caso, la matriz de elementos de calentamiento 20a esta
realizada como matriz de elementos de calentamiento por induccion, en concreto, como
matriz de inductores. El plano de extensién principal de la matriz de elementos de
calentamiento 20a esta dispuesto perpendicularmente a la direccién de la fuerza de la
gravedad. Ademas, la matriz de elementos de calentamiento 20a esta dispuesta debajo de
la placa de campo de coccidén 12a en la direccién de la fuerza de la gravedad. En un estado
de funcionamiento de calentamiento, la matriz de elementos de calentamiento 20a esta
prevista para calentar al menos la bateria de coccion 16a. Como alternativa, una matriz de
elementos de calentamiento podria estar realizada como matriz de elementos de

calentamiento por resistencia y/o como matriz de elementos de calentamiento pro radiacion.

La matriz de elementos de calentamiento 20a presenta un primer elemento de calentamiento
22a. El primer elemento de calentamiento 22a estd realizado como elemento de
calentamiento por induccion, en concreto, como inductor. Ademas, la matriz de elementos
de calentamiento 20a presenta un segundo elemento de calentamiento 24a. El segundo
elemento de calentamiento 24a esta dispuesto de manera adyacente al primer elemento de

calentamiento 22a y esta realizado como elemento de calentamiento por induccion, en
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concreto, como inductor. Ademas, el segundo elemento de calentamiento 24a esta realizado
como elemento de calentamiento periférico. En este caso, el segundo elemento de
calentamiento 24a esta realizado como elemento de calentamiento sin sensor. La matriz de
elementos de calentamiento 20a presenta al menos un tercer elemento de calentamiento
26a. El tercer elemento de calentamiento 26a esta dispuesto de manera adyacente al primer
elemento de calentamiento 22a y al segundo elemento de calentamiento 24a, y esta
realizado como elemento de calentamiento por induccion, en concreto, como inductor. La
matriz de elementos de calentamiento 20a comprende otros multiples elementos de
calentamiento que no aparecen indicados con simbolo de referencia. Como alternativa, al
menos un elemento de calentamiento podria estar realizado como elemento de

calentamiento por resistencia y/o como elemento de calentamiento por radiacion.

El primer elemento de calentamiento 22a, el segundo elemento de calentamiento 24a, el
tercer elemento de calentamiento 26a, y los otros elementos de calentamiento estan
dispuestos a modo de matriz. En el presente caso, el primer elemento de calentamiento 22a,
el segundo elemento de calentamiento 24a, el tercer elemento de calentamiento 26a, y los
otros elementos de calentamiento estan dispuestos de conformidad con un patron
rectangular, en particular, con un patron cuadrado. El primer elemento de calentamiento
22a, el segundo elemento de calentamiento 24a, el tercer elemento de calentamiento 26a, y
los otros elementos de calentamiento interactian para calentar la bateria de coccién 16a.
Como alternativa, los elementos de calentamiento podrian estar dispuestos de conformidad

con un patrén triangular, un patrén alveolar y/o un patrén romboidal.

Ademas, el dispositivo de campo de coccion presenta una matriz de sensores de
temperatura 30a. La matriz de sensores de temperatura 30a esta dispuesta debajo de la
placa de campo de coccidén 12a en la direccion de la fuerza de la gravedad. La superficie
que rodea ajustadamente a la matriz de sensores de temperatura 30a es menor en al menos
el 10% que otra superficie que rodea ajustadamente a la matriz de elementos de
calentamiento 20a. En el presente caso, si se observa en una direccidn perpendicular al
plano de extension principal de la matriz de sensores de temperatura 30a, el area de un
rectangulo que rodee ajustadamente a la matriz de sensores de temperatura 30a es menor
en al menos el 10% que otra area de otro rectangulo que rodee ajustadamente a la matriz
de elementos de calentamiento 20a. Basicamente, se concibe también que la superficie que
rodee ajustadamente a la matriz de sensores de temperatura sea menor en al menos el 5%

que otra superficie que rodee ajustadamente a la matriz de elementos de calentamiento.
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La matriz de sensores de temperatura 30a comprende al menos un sensor de temperatura
32a. En este caso, la matriz de sensores de temperatura 30a comprende multiples sensores
de temperatura 32a, 34a, donde, por motivos de claridad, en la figura 2 Unicamente dos de
los sensores de temperatura 32a, 34a va acompanado de simbolo de referencia. La
cantidad de elementos de calentamiento 22a, 24a, 26a de la matriz de elementos de
calentamiento 20a es mayor que la cantidad de sensores de temperatura 32a, 34a de la
matriz de sensores de temperatura 30a. En este caso, la cantidad de elementos de
calentamiento 22a, 24a, 26a es mayor en al menos el 30% que la cantidad de sensores de
temperatura 32a, 34a. Como alternativa, la cantidad de elementos de calentamiento podria

ser mayor en al menos el 10% que la cantidad de sensores de temperatura.

Los sensores de temperatura 32a, 34a estan dispuestos a modo de matriz. En este caso, los
sensores de temperatura 32a, 34a estan dispuestos de conformidad con un patrén
rectangular, en particular, un patron cuadrado. Cada uno de los sensores de temperatura
32a, 34a esta dispuesto en el area de exactamente uno de los elementos de calentamiento
22a, 24a, 26a. Ademas, la distancia sensor-sensor entre dos sensores de temperatura 32a,
34a adyacentes de la matriz de sensores de temperatura 30a es inferior a 15 cm. De este
modo, para cada disposicion posible de la bateria de coccién 16a sobre la placa de campo
de coccidon 12a, al menos un sensor de temperatura 32a, 34a de la matriz de sensores de
temperatura 30a esta dispuesto debajo de la bateria de coccion 16a. Como alternativa, los
sensores de temperatura podrian estar dispuestos de conformidad con un patrén triangular,

un patrén alveolar y/o un patrén romboidal.

Si se observa en una direccion perpendicular al plano de extensién principal de la matriz de
sensores de temperatura 30a, el sensor de temperatura 32a esta dispuesto en el area del
primer elemento de calentamiento 22a. El sensor de temperatura 32a esta previsto para
medir la temperatura de una primera area de calentamiento calentable por el primer
elemento de calentamiento 22a. Ademas, el sensor de temperatura 32a esta previsto para
medir la temperatura de una segunda area de calentamiento calentable por el segundo
elemento de calentamiento 24a. Ademas, en este caso, el sensor de temperatura 32a esta
previsto para medir la temperatura de una tercera area de calentamiento calentable por el
tercer elemento de calentamiento 26a. Adicionalmente, una matriz de sensores de
temperatura podria presentar sensores de temperatura que estén dispuestos entre

elementos de calentamiento.

La distancia sensor-elemento de calentamiento del sensor de temperatura 32a con respecto

al segundo elemento de calentamiento 24a es distinta con respecto a otra distancia sensor-
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elemento de calentamiento del sensor de temperatura 32a con respecto al tercer elemento
de calentamiento 26a. En el presente caso, la otra distancia sensor-elemento de
calentamiento es mayor en mas del 40% que la distancia sensor-elemento de calentamiento.
Como alternativa, otra distancia sensor-elemento de calentamiento de un sensor de
temperatura con respecto a un segundo elemento de calentamiento podria ser mayor en
mas del 5% que la distancia sensor-elemento de calentamiento de un sensor de temperatura

con respecto a un primer elemento de calentamiento.

El area intermedia entre el sensor de temperatura 32a y el segundo elemento de
calentamiento 24a no presenta puente térmico. Ademas, el area intermedia entre el sensor
de temperatura 32a y el tercer elemento de calentamiento 26a no presenta puente térmico.
En este caso, no presentan puentes térmicos las areas circundantes a ninguno de los

sensores de temperatura 32a, 34a de la matriz de sensores de temperatura 30a.

En las figuras 3 a 5, se muestran otros tres ejemplos de realizacién de la invencién. La
siguiente descripcion y los dibujos se limitan esencialmente a las diferencias entre los
ejemplos de realizacion, donde, en relacién a componentes indicados del mismo modo, en
particular, en cuanto a componentes con los mismos simbolos de referencia, también se
puede remitir basicamente al dibujo y/o a la descripcion del otro ejemplo de realizacién de
las figuras 1 a 2. Para la diferenciacién de los ejemplos de realizacién, la letra “a” aparece
pospuesta a los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de las figuras 1 a 2. En
los ejemplos de realizacion de las figuras 3 a 5, la letra “a@” ha sido sustituida por las letras

nbu a “d”.

En la figura 3, se muestra otro ejemplo de realizacion de la invencion. La letra “b” aparece
pospuesta a los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de la figura 3. Este otro
ejemplo de realizacion de la figura 3 se diferencia del anterior ejemplo de realizacién al
menos basicamente en la realizacion de la matriz de elementos de calentamiento 20b y de

la matriz de sensores de temperatura 30b.

En este caso, los elementos de calentamiento 22b, 24b, 26b de la matriz de elementos de
calentamiento 20b estan dispuestos en un patron triangular, en concreto, en un patrén con
forma de triangulo equilatero. Asimismo, los sensores de temperatura 32b, 34b de la matriz
de sensores de temperatura 30b estan dispuestos en un patrén triangular, en concreto, en

un patrén con forma de tridngulo equilatero.

@0

En la figura 4, se muestra otro ejemplo de realizacién de la invencion. La letra “c” aparece

pospuesta a los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de la figura 4. Este otro
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ejemplo de realizacion de la figura 4 se diferencia del ejemplo de realizacion de las figuras 1
y 2 al menos basicamente en la realizacién de la matriz de elementos de calentamiento 20c

y de la matriz de sensores de temperatura 30c.

En este caso, la matriz de elementos de calentamiento 20c y la matriz de sensores de
temperatura 30c estan dispuestas de manera independiente entre si. La distancia elemento
de calentamiento-elemento de calentamiento entre los elementos de calentamiento 22c, 24c¢
adyacentes de la matriz de elementos de calentamiento 20c es distinta con respecto a la
distancia sensor-sensor entre los sensores de temperatura 32c, 34c adyacentes de la matriz
de sensores de temperatura 30c. En el presente caso, la distancia sensor-sensor es mas de
dos veces mayor que la distancia elemento de calentamiento-elemento de calentamiento.
Ademas, la distancia sensor-sensor es menos de tres veces mayor que la distancia
elemento de calentamiento-elemento de calentamiento. La cantidad de elementos de
calentamiento 22c, 24c, 26¢ es mayor en al menos el 200% que la cantidad de sensores de
temperatura 32c, 34c. Como alternativa, la distancia sensor-sensor podria ser al menos un

5% mayor que la distancia elemento de calentamiento-elemento de calentamiento.

En la figura 5, se muestra otro ejemplo de realizacion de la invencion. La letra “d” aparece
pospuesta a los simbolos de referencia del ejemplo de realizacién de la figura 5. Este otro
ejemplo de realizacion de la figura 5 se diferencia del anterior ejemplo de realizacién al
menos basicamente en la realizacion de la matriz de elementos de calentamiento 20d y de

la matriz de sensores de temperatura 30d.

En este caso, los elementos de calentamiento 22d, 24d, 26d de la matriz de elementos de
calentamiento 20d estan dispuestos en un patron triangular, en concreto, en un patrén con
forma de triangulo equilatero. Ademas, los sensores de temperatura 32d, 34d de la matriz de
sensores de temperatura 30d estan dispuestos en un patron triangular, en concreto, en un
patron con forma de triangulo equilatero. La distancia sensor-sensor entre los sensores de
temperatura 32d, 34d adyacentes de la matriz de sensores de temperatura 30d es mayor
que la distancia elemento de calentamiento-elemento de calentamiento entre los elementos
de calentamiento 22d, 24d, 26d adyacentes de la matriz de elementos de calentamiento
20d. Asimismo, la distancia sensor-sensor es menos de dos veces mayor que la distancia
elemento de calentamiento-elemento de calentamiento. La cantidad de elementos de
calentamiento 22d, 24d, 26d es al menos el 60% mayor que la cantidad de sensores de
temperatura 32d, 34d.
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Simbolos de referencia

Campo de coccion

Placa de campo de coccion

Panel de mando

Bateria de coccion

Matriz de elementos de calentamiento
Elemento de calentamiento

Elemento de calentamiento

Elemento de calentamiento

Matriz de sensores de temperatura
Sensor de temperatura

Sensor de temperatura
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REIVINDICACIONES

Dispositivo de campo de coccidon con una matriz de elementos de calentamiento
(20a-d), la cual presenta un primer elemento de calentamiento (22a-d) y al menos un
segundo elemento de calentamiento (24a-d), y con una matriz de sensores de
temperatura (30a-d), la cual presenta al menos un sensor de temperatura (32a-d,
34a-d) que esta dispuesto en el area del primer elemento de calentamiento (22a-d) al
observarse en una direccion perpendicular al plano de extension principal de la
matriz de sensores de temperatura (30a-d), caracterizado porque el sensor de
temperatura (32a-d, 34a-d) esta previsto para medir la temperatura de al menos una
primera area de calentamiento calentable por el primer elemento de calentamiento
(22a-d) y de al menos una segunda area de calentamiento calentable por el segundo

elemento de calentamiento (24a-d).

Dispositivo de campo de coccidn segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la
matriz de elementos de calentamiento (20a; 20c-d) presenta al menos un tercer
elemento de calentamiento (26a; 26c¢-d), el cual esta dispuesto de manera adyacente
al primer elemento de calentamiento (22a; 22c-d) de tal forma que la distancia
sensor-elemento de calentamiento del sensor de temperatura (32a; 32c-d, 34a; 34c-
d) con respecto al segundo elemento de calentamiento (24a; 24c-d) es distinta con
respecto a otra distancia sensor-elemento de calentamiento del sensor de
temperatura (32a; 32c-d, 34a; 34c-d) con respecto al tercer elemento de

calentamiento (26a; 26c¢-d).

Dispositivo de campo de coccidén segun las reivindicaciones 1 6 2, caracterizado
porque la cantidad de elementos de calentamiento (22a-d, 24a-d, 26a; 26¢-d) de la
matriz de elementos de calentamiento (20a-d) es mayor que la cantidad de sensores

de temperatura (32a-d, 34a-d) de la matriz de sensores de temperatura (30a-d).

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque el area intermedia entre el sensor de
temperatura (32a-d, 34a-d) y el segundo elemento de calentamiento (24a-d) no

presenta puente térmico.

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la superficie que rodea ajustadamente a la
matriz de sensores de temperatura (30a-d) es menor en al menos un 5% que otra
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superficie que rodea ajustadamente a la matriz de elementos de calentamiento (20a-
d).

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la matriz de elementos de calentamiento (20c-
d) y la matriz de sensores de temperatura (30c-d) estan dispuestas de manera

independiente entre si.

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la distancia elemento de calentamiento-
elemento de calentamiento entre los elementos de calentamiento (22c-d, 24c-d)
adyacentes de la matriz de elementos de calentamiento (20c-d) es distinta con
respecto a la distancia sensor-sensor entre los sensores de temperatura (32c-d, 34c-

d) adyacentes de la matriz de sensores de temperatura (30c-d).

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque la distancia sensor-sensor entre dos sensores
de temperatura (32a-d, 34a-d) adyacentes de la matriz de sensores de temperatura

(30a-d) es inferior a 15 cm.

Dispositivo de campo de coccién segun una de las reivindicaciones enunciadas
anteriormente, caracterizado porque el segundo elemento de calentamiento (24a-d)

esta realizado como elemento de calentamiento periférico.

Campo de coccion (10a-d), en particular, campo de coccidén de matriz, con al menos
un dispositivo de campo de coccion segun una de las reivindicaciones enunciadas

anteriormente.

16



ES 2684518 Al

10a—*

123’“\“

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

> *@ |
EE;
O]
©

0.
2
©

g.
{0)

o:
%)
o
45

(
24b

17



ES 2684518 Al

C

9606

e

Y
ee

eveseces
0000000 ¢
Siﬁﬁ%'ﬁfﬁ
000000000
Coee
PR
CUCAAA
SO COS
(LA e

B0
o 96000

.‘.1 -
XXX

a'g =
0008
)

L8
0000

Lo
OO
002’0

R (
32c )\ 14c
20c 34c
29¢

Fig. 4

(\\
14d 24d 324
224

(

)
20d

Fig. 5

18



OFICINA ESPANOLA

DE PATENTES Y MARCAS
@ N.° solicitud: 201730491

ESPANA

@ Fecha de presentacion de la solicitud: 30.03.2017

@ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

G) mt.cL.:  HO5B6/06 (2006.01)
HO5B6/12 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoria @ Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

X EP 3026981 Al (E G O ELEKTRO GERAETEBAU GMBH) 01/06/2016, 1-10
resumen;
parrafos [0008,0009,0012,0013,0015-0017,0019,0020,0030,0031];
figuras 1,2

X US 2012024840 Al (LEE SUNG HO et al.) 02/02/2012, 1-10
resumen; parrafos [0005,0040,0085,0088];
figura 3C

A WO 2013118027 Al (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE et al.) 15/08/2013, 1-10
resumen; pagina 2 lineas 15-35, pagina 4 lineas 1-15;
figura 1

A EP 3082378 Al (BSH HAUSGERAETE GMBH) 19/10/2016, 1-10
resumen; parrafo [0006];
figura 3

Categoria de los documentos citados

X: de particular relevancia O: referido a divulgacién no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentacién
misma categoria de la solicitud

A: refleja el estado de la técnica E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentacion de la solicitud

El presente informe ha sido realizado
para todas las reivindicaciones O para las reivindicaciones n°:

Fecha de realizacion del informe Examinador Pagina
04.01.2018 F. J. Dominguez Gomez 1/5




INFORME DEL ESTADO DE LA TECNICA N de solicitud: 201730491

Documentacion minima buscada (sistema de clasificacion seguido de los simbolos de clasificacion)

HO5B,F24C,G05D

Bases de datos electrénicas consultadas durante la basqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
busqueda utilizados)

WPI, EPODOC

Informe del Estado de la Técnica Pagina 2/5



OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201730491
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Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 3 Si
Reivindicaciones 1,2,4-10 NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones Si
Reivindicaciones 1-10 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinion.-

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201730491

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacion o Identificacion Fecha Publicaciéon
D01 EP 3026981 Al (E G O ELEKTRO GERAETEBAU GMBH) 01.06.2016
D02 US 2012024840 Al (LEE SUNG HO etal.) 02.02.2012
D03 WO 2013118027 Al (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE 15.08.2013

etal)
D04 EP 3082378 Al (BSH HAUSGERAETE GMBH) 19.10.2016

2. Declaracion motivada segtn los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior mas préximo al objeto de la solicitud. Este documento
considerado aisladamente o en combinacion con otros, afecta a la novedad y/o actividad inventiva de todas sus
reivindicaciones, tal y como se explicara a continuacién:

Reivindicaciones independientes

Reivindicaciéon 1

En relacién con la reivindicacién 1 en el documento D01 se describe, de forma explicita o implicita, el siguiente dispositivo
(las referencias entre paréntesis se refieren a D01):

Dispositivo de campo de coccion (11) con una matriz de elementos de calentamiento (resumen, figura 1,15a-h), la cual
presenta un primer elemento de calentamiento (15a) y al menos un segundo elemento de calentamiento (15b,15e€), y con
una matriz de sensores de temperatura (25a-h), la cual presenta al menos un sensor de temperatura (25a,25ae) que esta
dispuesto en el area del primer elemento de calentamiento (15a) al observarse en una direccién perpendicular al plano de
extension principal de la matriz de sensores de temperatura (25a-h), donde el sensor de temperatura (25a) esta previsto
para medir la temperatura de al menos una primera area de calentamiento calentable por el primer elemento de
calentamiento y de al menos una segunda area de calentamiento calentable por el segundo elemento de calentamiento
(parrafos [0020,0031,0033]).

Todas las caracteristicas técnicas de la reivindicacién 1 han sido divulgadas en D01, por lo que su objeto no presenta
novedad (Articulo 6.1 LP).

Reivindicaciones dependientes
Reivindicaciones 2.4-10

La reivindicacion 2 aflade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que la matriz de elementos de calentamiento presenta
al menos un tercer elemento de calentamiento (15e), el cual esta dispuesto de manera adyacente al primer elemento de
calentamiento (15a) de tal forma que la distancia sensor-elemento de calentamiento del sensor de temperatura (25a,25ae)
con respecto al segundo elemento de calentamiento (15b) es distinta con respecto a otra distancia sensor-elemento de
calentamiento del sensor de temperatura (25a,25ae) con respecto al tercer elemento de calentamiento (15e, figura 1).

La reivindicacion 4 afiade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que el area intermedia entre el sensor de temperatura
(25a,25ae) y el segundo elemento de calentamiento (15€) no presenta puente térmico (figura 1).

La reivindicacion 5 afiade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que la superficie que rodea ajustadamente a la matriz
de sensores de temperatura (25a-h) es menor en al menos un 5% que otra superficie que rodea ajustadamente a la matriz
de elementos de calentamiento (15a-h, figura 1).

La reivindicacion 6 afiade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que la matriz de elementos de calentamiento (15a-h) y
la matriz de sensores de temperatura (25a-h) estan dispuestas de manera independiente entre si (parrafo [0017]).

La reivindicacion 7 afiade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que la distancia elemento de calentamiento-elemento
de calentamiento entre los elementos de calentamiento (15a-h) adyacentes de la matriz de elementos de calentamiento es
distinta con respecto a la distancia sensor-sensor entre los sensores de temperatura (25a-h) adyacentes de la matriz de
sensores de temperatura (figura 1).

La reivindicacion 8 afiade a las caracteristicas de la reivindicacion 1 que la distancia sensor-sensor entre dos sensores de
temperatura (25a-h) adyacentes de la matriz de sensores de temperatura es inferior a 15 cm (figura 2, parrafos [0008,0016]).

Las reivindicaciones 9 y 10, afiaden a las caracteristicas de la reivindicacién 1 aspectos geométricos que estan asimismo
divulgados de manera explicita o implicita en la figura 2 y el resumen de DO1.
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Todas las caracteristicas técnicas de la reivindicaciones 2,4-10 han sido divulgadas en D01, por lo que no presentan novedad
(Articulo 6.1 LP).

Reivindicacion 3

La reivindicacion 3 afiade a las caracteristicas de la reivindicacién 1 que la cantidad de elementos de calentamiento de la
matriz de elementos de calentamiento es mayor que la cantidad de sensores de temperatura de la matriz de sensores de
temperatura.

D01 divulga en su figura 1 un dispositivo que tiene mayor nimero de sensores de temperatura que elementos de
calentamiento. Asimismo establece que la cantidad de sensores debe ser limitada (parrafo [0009]), al mismo tiempo que
sugiere la simplificacion, reduccién de costes y componentes (parrafos [0013,0019]).

Por otro lado, el estado de la técnica divulga numerosos documentos donde el nimero de sensores de dispositivos del mismo
campo técnico es inferior al nimero de elementos de calentamiento, como por ejemplo en D02 y D04, siendo la reduccion de
componentes y costes un aspecto bien conocido.

Se considera que un experto en la materia, partiendo de las ensefianzas de D01, se veria motivado a modificarlo llegando al
objeto de la reivindicacion 3 con una expectativa razonable de éxito sin emplear actividad inventiva.

Por lo mencionado, la reivindicacién 3 presenta novedad (Articulo 6.1 LP) pero carece de actividad inventiva (Articulo 8.1 LP).
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